
Auslegung von Extrusionswerkzeugen 

Eine Stärke des IKV liegt in der integrativen Betrachtung der 
Prozesskette vom Rohstoff über die Aufbereitung und die 
Halbzeugherstellung im Extrusionsprozess bis hin zur Weiter-
verarbeitung zum fertigen Produkt. Hierbei sorgt die Arbeits-
gruppe „Werkzeugauslegung“ in Zusammenarbeit mit dem 
Zentrum für Kunststoffanalyse und Prüfung (KAP) für die 
geeignete Charakterisierung des materialspezifischen Ver-
haltens von Polymerschmelzen und die material- und betriebs-
punktoptimierte Auslegung von Extrusionswerkzeugen. 
 
Tätigkeitsfelder 
 

 Software-Entwicklung zur rheologischen Auslegung von 
Extrusionswerkzeugen 

 Simulation des Aufschwellverhaltens in der Profil- und 
Rohrextrusion 

 Rheologische und mechanische Auslegung von 
Extrusionswerkzeugen 

 
Am IKV wurde ein Berechnungsmodul zur gekoppelten rheo-
logischen und mechanischen Auslegung von Radialwendel-
verteilern entwickelt. Hiermit können die Auswirkungen einer 
Wendelplattenaufbiegung bereits bei der rheologischen Aus-
legung abgeschätzt werden. 
 

 
Radialwendelverteiler mit 8 Wendeln 
 
 
 
 
 

Möglichkeiten der Zusammenarbeit 
 
Wir erstellen Ihnen ein Angebot zur Lösung Ihrer Fragestellung 
in den Bereichen: 
 

 Rheologische Charakterisierung von Polymerschmelzen 
 Auswahl eines anwendungsoptimierten Werkzeugkonzepts 
 Rheologische und mechanische Auslegung von 
Extrusionswerkzeugen 

 Simulation von Strömungsvorgängen in vorhandenen 
Werkzeugen zur Fehlerdetektion und Optimierung 

 
Ausstattung 
 

 Hochdruck-Kapillarrheometer sowie Rotationsrheometer zur 
Ermittlung von Viskositätskurven, Speicher- und Verlust-
moduln  

 Auswertungssoftware zur Ermittlung von Parametern aus 
Viskositätskurven für Carreau-Ansatz, Potenzansatz und 
Temperaturverschiebungsansatz nach Williams, Landel und 
Ferry  

 Rheologische Auslegungssoftware, basierend auf der 
Netzwerktheorie zur Auslegung von Breitschlitzverteilern, 
Pinolen, Dornhalterwerkzeugen und Wendelverteilern 

 FEM-Software: Polyflow, Abaqus 
 Rechner: XEON X5667 2x Quad-Core, 3,06 GHz, 72 GB 
Arbeitsspeicher 
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